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Obudowy dla elektroniki

Obudowa, obok klawiatury iplyty czolowej to
bardzo istotny element wzorniczy i funkcjonalny

kazdego urzqdzenia elektronicznego. Wzornictwo,

wlasciwosci techniczne icena to podstawowe

elementy wplywajqce na wybdér obudowy do

konkretnego urzqdzenia. Podjecie ostatecznej

decyzji nie jest zazwyczaj proste lecz postuzenie

sie pewnq systematykq moze jq znacznie ulatwic.
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Railtec
Na podstawie wlasnego

do$wiadczenia przy wybo-
rze obudowy proponuje
skoncentrowaé sie na na-
stepujacych kwestiach:

e decyzji czy wybieramy
standardowa obudowe
dostarczang przez wy-
specjalizowanego pro-
ducenta, czy tez opra-
cowujemy i wdrazamy
swoéj unikatowy wzor,

e wyborze materialu z ja-
kiego ma by¢ wykonana,

e okresleniu $rodowiska
pracy urzadzenia,

o zakwalifikowaniu urza-
dzenia do jednej
z grup rodzajowych,

e wybraniu norm, ktére
powinno spetniaé urza-
dzenie.

Decydujac sie na stan-
dardowg czy tez katalo-
gowg obudowe¢ mamy do
dyspozycji nastepujace
mozliwosci:

e obudowy =z tworzywa
najczeSciej polistyren,
ABS, poliweglan, po-
liester — wirysk w for-
mie ci$nieniowe;j,

e obudowy zaluminium
- odlewanie ciénienio-

we,

- profile ciete po-
przecznie, uzupelnio-
ne detalami wykon-
czeniowymi,

- blachy obrabiane me-
chanicznie (wycina-
ne, giete, nitowane,
skrecane),

e obudowy ze stali
— mechaniczna obrébka

blach.

Nalezy podkresli¢, ze
ze wzgledu na presje
rynku i postep technolo-
giczny, producenci syste-
matycznie obnizajg gra-
nice ilosciowa od jakiej
podejmujg sie produkcji
nowych wzoréw badz
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modyfikacji wytwarza-
nych w rozsgdnym cza-
sie ina akceptowalnych
warunkach finansowych.
Modyfikacje moga doty-
czy¢ zmian w bryle, ko-
lorystyce, zastosowanym
materiale i doprowadzi¢
do powstania stosunkowo
niewielkim kosztem obu-
dowy majacej swdj niepo-
wtarzalny, indywidualny
charakter nie przypomina-
jacy czesto pierwowzoru.

Zindywidualizowany
wyréb wykonany z two-
rzywa w malej i $redniej
serii mozna zrealizowac
przy pomocy nastepuja-
cych technologii:

e FGK (frezowanie, gie-
cie iklejenie piyt),

e formowanie prézniowe,

e laminat poliestrowo—

—szklany.

Technologie te pozwa-
laja uruchomié¢ produkcje
wyrobu mniejszym nakla-
dem $rodkéw iw krétszym
czasie lecz z drugiej stro-
ny majg szereg ograniczen
w poréwnaniu z technolo-
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gia wtrysku. Nalezy takze
wspomnie¢, ze producenci
sprzetu czesto wykorzystu-
ja te droge przy sondo-
waniu rynku i pilotazowej
produkcji. Po pozytywnej
reakcji klientéw, gdy ko-
nieczna jest zmiana skali
produkcji przechodzg na
technologie wtrysku by
obnizy¢ koszt jednostkowy
wyrobu, przy okazji do-
skonalac jego wzornictwo
i poziom techniczny.

Skomplikowane proto-
typy z tworzywa mozna
wykona¢ za pomoca:

e stereolitografii,

e odlewu w formie sili-
konowej.

Powszechnie stosowane
materialy do wyrobu obu-
déw to:

e tworzywa: ABS, polia-
mid, polistyren, poli-
weglan, PPMA,

e aluminium,

o stal.

Oczywiscie aby osig-
gnaé¢ zamierzony efekt
uzytkowy czy finansowy
czesto laczy sie rézne
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technologie i materiaty.
Grupy rodzajowe urzg-
dzenia elektronicznego,
dla ktérego poszukujemy
obudowy mozna okresli¢
poprzez pryzmat funk-
cjonalnosci w nastepujacy
sposib:

e rgczne/przenosne,

e do powieszenia,

e na biurko,

e pulpity,

e panelowe,
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e na szyne DIN,

e szczegblnie wytrzymate
mechanicznie,

e uniwersalne.
Srodowisko pracy

urzadzenia determinujace

bardzo czesto wzornictwo

i material z jakiego wyko-

nana jest obudowa mozna

systematyzowac¢ w naste-
pujacy sposodb:

e przemysl,

e medycyna, laborato-
rium, kosmetyka,

e biuro, komunikacja,
budownictwo,

e teren — pomiary, kon-
trola.

Powszechnie stosowane
normy oraz regulacje
prawne dotyczace obu-

déw to:

e IP - okreslaja-

ce odporno$¢ na

ingerencje ply-
néw i cial sta-
tych,

e UL - dotyczy

tworzyw - okre-

§lajaca ich sto-

pied palnosci

i wlasciwosci sa-

mogasnace,

e Ex - przezna-

czone do pracy w at-

mosferze zagrozonej

wybuchem,

e dyrektywa UE RoHs
(2002/95/WE) - o za-
warto$§¢ metali ciez-
kich,

e dyrektywa UE WEEE
(2002/96/EC) — w spra-
wie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektro-
nicznego,

e dyrektywa 94/62/EC
- sprawie opakowan
i odpadéw opakowanio-
wych.

Mam nadzieje, ze
przytoczone informacje
i zaproponowane podzialy
pomoga w ukierunkowa-
niu poszukiwan iwyborze
wtasciwej obudowy. Ze
swoich rozwazan wyla-
czylem rynek produktéw
masowych i wysokospecja-
lizowanych, ktéry rzadzi
sig zupelnie innymi regu-
fami.

O roli jaka pelni obu-
dowa w urzadzeniu elek-
tronicznym niech $wiad-
czy fakt, ze po raz pierw-
szy na wiodacych targach
elektronicznych Electro-
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nica 2006 w Monachium
obudowom poéwigcono
osobny pawilon wysta-
wienniczy.

Osobom zaintereso-
wanym polecam strony
www, na ktérych mozna
znalez¢ wiele interesuja-
cych informacji z opisy-
wanego zakresu:

Leszek Czabak
LC Elektronik
leszek.czabak@
Icel.com.pl

Lc Elektronik ELEKTRONIK
01-969 Warszawa

ul. Putkowa 58

tel. 022 569 53 00
www.lcel.com.pl

Dodatkowe informacje

mozna znalez¢ pod adresami:
www.lcel.com.pl
www.hammondmfg.com
www.rolec.de
www.okw.com
www.apra.de
www.erni.de
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